
 

 

 

2018 年 9 月吉日	

お客様各位	

																																												株式会社東陽テクニカ	

セキュリティ＆ラボカンパニー	

																																													 	 																																																												

弊社のシールド・SIM 製品国内業務移管のご案内	

	

拝啓	 初秋の候貴社ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。平素より格別のご高配を賜り、厚く

お礼申し上げます。	

	 今般、弊社は DEKRA 社（前スペイン国 AT4wireless 社ラボ事業部）とのラボサービス共同運営から撤

退する事となりました。それに伴い、日本国内において株式会社東陽テクニカがご提供のシールド、及び

SIM 製品販売業務は、DEKRA サーティフィケーション・ジャパン株式会社様へ移管致しますのでご案内申

し上げます。	

今日まで弊社の当該製品をご愛顧賜りましたことに重ねて御礼申し上げます。	 	

現在仕掛中のプロジェクトや今後の製品に関するお問い合わせは、以下宛先までお願い致します。まず

は略儀ながら書中をもちましてご挨拶申し上げます。	

敬具	

	

-	記	-	

	

適用	 ：	 簡易シールド製品、及び Gemalto 社製 SIM カード事業に係る国内業務	

移管日	 ：	 2018 年 9 月 30 日	

移管元	 ：	 株式会社東陽テクニカ	セキュリティ＆ラボカンパニー	 	 池口	 孝一	

〒103-8284	 東京都中央区八重洲	1–1–6	 Tel.	03-3279-0771	

Tel.	03-3245-1245	 E-Mail:	willtek@toyo.co.jp	

	

移管先	 ：	 DEKRA サーティフィケーション・ジャパン株式会社	

	 	 	 〒240-0005	 神奈川県横浜市保土ケ谷区神戸町 134	

横浜ビジネスパーク(YBP）ウエストタワー	 7F	

EMC	&	Wireless	 マネージャ	 デロルメ	 ミゲル	

担当：EMC	&	Wireless	 シニアセールスマネージャ	 藤田	 勝也	

Tel.	045-744-7377	 E-Mail:		info.japan@dekra.com	

※電話につきましては、2018 年 10 月 1日より受付	

	

以上	

	


